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迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器
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摘要

本应用报告为将毫米波硬件和应用程序软件移植到 xWR68xx ES2.0 和 xWR18xx 器件提供了指导。
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1 引言

此处提供的信息适用于以下任何情况：

• 当前在 xWR6843 ES1.0 上部署了硬件/软件，并希望将其迁移到 xWR6843 ES2.0
• 当前在 xWR1642 上部署了硬件/软件，并希望将其迁移到 xWR6843 ES2.0
• 当前在 xWR1642 上部署了硬件/软件，并希望将其迁移到 xWR1843
• 当前在 xWR6843AOP ES1.0 上部署了硬件/软件，并希望将其迁移到 xWR6843AOP ES2.0

本文档中提供的信息包括：

• 基本器件和新目标器件的比较，以及有关这些差异如何影响现有硬件和软件的描述。

• 新目标器件所需的 SDK 版本，以及应用程序构建基础架构（makefile 和/或 CCS 工程、链接器命令文件等）
所需的更新

• 应用程序源代码中所需的更新，例如 API 更新、新结构参数等。

• 提供了示例源代码比较快照以便于参考。

有关特定于您当前和目标器件的信息，请参阅以下各节。

表 1-1. 迁移参考

当前器件 目标器件 章节

xWR6843 ES1。 xWR6843 ES 2.0 从 xWR6843 ES1.0 迁移到 xWR6843 ES2.0：节 3.2

xWR1642 xWR6843 ES2.0 从 xWR1642 迁移到 xWR6843 ES2.0：节 2.1

xWR1642 xWR1843 从 xWR1642 迁移到 xWR1843：节 2

xWR6843AoP 
ES1.0

xWR6843AoP Es2.0 从 xWR6843AoP ES1.0 迁移到 xWR6843AoP ES2.0：节 3

www.ti.com.cn 引言

ZHCABT9C – MAY 2020 – REVISED OCTOBER 2022
Submit Document Feedback

迁移到 xWR68xx 和 xWR18xx 毫米波传感器 3

English Document: SWRA656
Copyright © 2022 Texas Instruments Incorporated

https://www.ti.com.cn
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/ZHCABT9
https://www.ti.com/feedbackform/techdocfeedback?litnum=ZHCABT9C&partnum=
https://www.ti.com/lit/pdf/SWRA656


2 xWR1843 硬件/软件迁移

本节提供了将硬件和软件从 xWR1642 移植到 xWR1843 器件的迁移指南。此处提供的信息旨在介绍在撰写本文

时迁移到特定 MMWAVE-SDK 版本的主要变更。有关更多信息，请参阅 MMWAVE-SDK 版本说明中的迁移 部
分。

2.1 从 xWR1642 迁移到 xWR1843
2.1.1 器件比较

表 2-1 列出了从硬件和软件迁移角度需要考虑的 xWR1642 和 xWR1843 器件的主要特性。有关更多信息，请参

阅节 6 中的器件特定的数据表和工业毫米波雷达系列技术参考手册。

图 2-1 和图 2-2 显示了器件标识上的器件符号从 xWR1642 更改为 xWR1843。

左侧器件标识显示 xWR1642 器件，右侧器件标识显示 xWR1843 器件。有关器件标识的更多详细信息，请参阅

特定于器件的勘误表。

IWR1642
QG

YMPLLLS

502AC ABL G1

图 2-1. xWR1642 器件标识

IWR1843
QG

YMZLLL9

502AD ABL G1

图 2-2. xWR1843 器件标识

• IWR1642 器件勘误表
• AWR1642 器件勘误表
• IWR1843 器件勘误表
• AWR1843 器件勘误表

xWR1843 硬件/软件迁移 www.ti.com.cn
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表 2-1. 器件特性比较表

否 器件特性差异 xWR1642 xWR1843 硬件和软件影响

1 发送通道数量 2 3(1) 需要设计第 3 根变送器天

线。更新 chirpCfg 中的 TX 
位图

2 大采样率 6.25MHz 复频率 12.5MHz 复频率 xWR1843 上提供了更高的 

IF 带宽和采样率3 大 I/F（中频） 5MHz 10MHz

4 片上存储器 1.5MB 2.0MB 如果需要，软件可以利用额

外的存储器。

5 雷达加速器 不适用 用于 FFT、滤波和 CFAR 
处理的硬件加速器

xWR1843 可在硬件加速器

或 DSP 上灵活地处理数据

6 Tx 波束形成 不支持 支持 xWR1843 具有支持可操纵

光束的移相器。注意：天线

需要设计为支持 TX 波束形

成操作

7 MMWAVE-SDK 支持 SDK 2.1 (LTS) 及更高版本 SDK 3.3.0 及更高版本 常规软件移植要求对 
xWR1843 进行编译。有关

更多信息，请参阅节 

2.1.4。

(1) 仅在 1V LDO 旁路和 PA LDO 禁用模式下支持三个 Tx 同时操作。在这种模式下，需要在 VOUT PA 引脚上提供 1V 电源。

2.1.2 硬件迁移说明

2.1.2.1 添加天线

从 xWR1642 到 xWR1843，都需要引入第三根天线。有关更多信息，请参阅提供天线详细信息的设计文件包。详

细的视场和辐射可在下面列出的用户指南中找到。

图 2-3. xWR1642 天线图像
图 2-4. xWR1843 天线图像

• xWR1642BOOST 布局和设计文件

• xWR1642 EVM (xWR1642BOOST) 单芯片毫米波传感解决方案用户指南
• xWR1843BOOST 硬件文件

• xWR1843 评估模块 (xWR1843BOOST) 单芯片毫米波传感解决方案用户指南

2.1.3 硬件设计检查表

xWR1642 的硬件设计（原理图、布局、启动/唤醒）检查表可在 http://www.ti.com/cn/lit/zip/swrr151 上获得，而对

于 xWR1843，硬件设计（原理图、布局、启动/唤醒）检查表，可在 http://www.ti.com/cn/lit/zip/spracl2 上获得。

2.1.4 软件迁移说明

表 2-2 列出了将现有 xWR1642 应用程序代码移植到 xWR1843 所需的变更。
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备注

本节提供的迁移说明仅适用于迁移到 MMWAVE-SDK 3.3。

在将现有 xWR1843 应用程序迁移到 MMWAVE-SDK 3.3 以外的 SDK 版本时，应遵循相应 SDK 版本

说明中提供的增量迁移说明。

表 2-2. xWR1642 至 xWR1843 软件迁移

编号 总结 受影响的部分 必需的变更

1 xWR1843 需要 MMWAVE-SDK 
3.2.1 或更高版本

注意：建议使用 SDK 3.3.0 或更

高版本以包含 新的 API 更新。

Makefile 或 CCS 工程 应用程序代码必须使用 MMWAVE-SDK 3.3.0 或更高版

本重新编译，才能在 xWR1843 上运行

Makefile：如果您使用 SDK makefile，则无需更改，
因为这会在 SDK 3.3 环境设置脚本中自动处理：
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\scripts\wi
ndows\setenv.bat
或
CCS Projectspec：如果应用程序是使用 CCS 
projectspec 编译的，则需要更新 DSS projectspec 和 

MSS projectspec 中的 products 属性，如下所示。
<property name="products" 
value="com.ti.rtsc.SYSBIOS:6.73.01.01;com.ti.MMWA
VE_SDK:3.3.0.03;"/>
示例：有关 xWR1843 的参考 CCS 工程，请参阅

“18xx – 毫米波 SDK 演示”，位于：毫米波工业工

具箱。

2 更改器件类型 Makefile 或 CCS 工程 Makefile：对于基于 SDK makefile 的构建，请在 

setenv.bat 中设置 MMWAVE_SDK_DEVICE=iwr18xx/
awr18xx。
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\scripts\wi
ndows\setenv.bat
或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 编译

应用程序，请在 DSS projectspec 和 MSS projectspec 
中将定义 SOC_XWR16XX 更改为 SOC_XWR18XX。
示例：有关 xWR1843 的参考 CCS 工程，请参阅

“18xx – 毫米波 SDK 演示”，位于：毫米波工业工

具箱。

3 更新 RadarSS 固件文件路径 Makefile 或 CCS 工程 (mss) 需要在 metaimage 生成步骤中使用 

xWR18xx_radarss_rprc.bin。Makefile： 如果您使用 

SDK makefile，则无需更改，因为这会在基于 

MMWAVE_SDK_DEVICE 变量的 SDK 3.3 环境设置脚

本中自动处理。
或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 编译

应用程序，请在 metaimage 生成步骤（编译后处理步

骤）中将 xwr16xx_radarss_rprc.bin 替换为 
xWR18xx_radarss_rprc.bin
示例：有关 xWR1843 的参考 CCS 工程，请参阅

“18xx – 毫米波 SDK 演示”，位于：毫米波工业工

具箱。

4 使用 xWR18xx 平台链接器命令文

件

Makefile 或 CCS 工程 Makefile： 如果您使用 SDK makefile，则无需更改，
因为这会在基于 MMWAVE_SDK_DEVICE 变量的 

SDK 3.3 环境设置脚本中自动处理。

或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 编译

应用程序，请将 r4f_linker.cmd 和 c674x_linker.cmd 的
包含路径分别更新为：
COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/
platform/xwr18xx/r4f_linker.cmd 和
COM_TI_MMWAVE_SDK_INSTALL_DIR/packages/ti/
platform/xwr18xx/c674x_linker.cmd。
示例：有关 xWR1843 的参考 CCS 工程，请参阅

“18xx – 毫米波 SDK 演示”，位于：毫米波工业工

具箱。

xWR1843 硬件/软件迁移 www.ti.com.cn
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表 2-2. xWR1642 至 xWR1843 软件迁移 (continued)
编号 总结 受影响的部分 必需的变更

5 包括 xWR18xx 驱动程序和 CLI 库 Makefile 或 CCS 工程 Makefile： 如果您使用 SDK makefile，则无需更改，
因为这会在基于 MMWAVE_SDK_DEVICE 变量的 

SDK 3.3 环境设置脚本中自动处理。

或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 编译

应用程序，请更新链接器包含路径以选择 

*_xwr18xx.aer4f 和 *_xwr18xx.xe674 库版本，例如：
-llibsoc_xwr18xx.ae674、-llibsoc_xwr18xx.xe674、-
llibcli_xwr18xx.aer4f

6 更新传感器前端配置参数 CLI 配置文件 (.cfg) 和/或源代码 更新 chirpCfg CLI 命令和/或 API 中的 TX 通道位图以

解决第 3 个 TX 的问题。

示例：有关更多信息，请参阅 
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\x
wr18xx\mmw\profiles 中的示例配置文件。

7 将 16xx SOC 定义替换为 18xx 等
效项。

MSS/DSS 源代码 将源代码中的 SOC_XWR16XX_* 定义/宏替换为相应 

SOC_XWR18XX_* 定义。

例如：
将 

SOC_XWR16XX_MSS_ADCBUF_BASE_ADDRESS 
替换为 

SOC_XWR18XX_MSS_ADCBUF_BASE_ADDRESS
，
类似地，在 Pinmux 配置代码中：
将 SOC_XWR16XX_PINN5_PADBE 替换为 

SOC_XWR18XX_PINN5_PADBE，等等。

下图显示了 SDK 16xx 和 18xx 毫米波演示之间的参考

代码差异

文件：
mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\xwr18
xx\mmw\mss\mss_main.c
代码快照：请参阅 节 5.7。

8 针对 MMWave_open 的 API 更新

SDK 3.3 要求将新参数传递到 
MMWave_open

MSS/DSS 启动代码 MMWave_open：应用程序必须在调用 

MMWave_open 之前设置 calibMonTimeUnit 参数的

值，如下所示。下图显示了 SDK 68xx 毫米波演示中的

参考代码更新（同样适用于 18xx 毫米波演示）
文件：
mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\xwr68
xx\mmw\mss\mss_main.c
代码快照：请参阅 节 5.1。

9 针对 ADCBuf_open 的 API 更新

SDK 3.3 要求将新参数传递到 
ADCBuf_open

MSS/DSS 启动代码 ADCBUF_open：应用程序必须在调用 

ADCBUF_open 之前，在 ADCBufparams 结构中设置 

socHandle 的值，如下所示。下图显示了 SDK 68xx 毫
米波演示中的参考代码更新（同样适用于 18xx 毫米波

演示）。

文件：
mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\utils\m
mwdemo_adcconfig.c
代码快照：请参阅 节 5.2。

10 针对 CANFD_init 的 API 更新

SDK 3.3 要求将新参数传递到 
CANFD_init

驱动程序 CANDF_init：使用 CANFD 驱动程序的应用程序必须

将实例 ID 传递给 CANFD_init API，如下所示。目前仅

支持值 0。下图显示了 SDK CANFD 驱动程序测试中

的参考代码更新（同样适用于 18xx）。

文件：
mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\drivers\canfd
\test\xwr618xx\main.c
代码快照：请参阅 节 5.3。
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表 2-2. xWR1642 至 xWR1843 软件迁移 (continued)
编号 总结 受影响的部分 必需的变更

11 有关 CLI 配置文件的一般说明 传感器配置 对于重复使用毫米波演示框架的应用程序，请确保配置

命令（profileCfg、chirpCfg、frameCfg 等）遵循毫米

波演示目录中提供的示例配置文件中提供的格式：
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\x
wr18xx\mmw\profiles。
有关更多信息，请参阅毫米波 SDK 用户指南 的配置文
件格式 部分。请参考 节 6。
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3 xWR6843AoP ES2.0 迁移

本节提供将硬件和软件从 xWR6843AoP ES1.0 移植到 xWR6843AoP Es2.0 器件的迁移指南。此处提供的信息旨

在介绍在撰写本文时迁移到特定 MMWAVE-SDK 版本的主要变更。有关更多信息，请参阅 MMWAVE-SDK 版本

说明中的迁移 部分。

3.1 硬件从 xWR6843AoP ES1.0 更改为 xWR6843AoP ES2.0
本节介绍了与将 xWR6843AoP ES1.0 硬件迁移到 xWR6843AoP ES2.0 相关的变更。图 3-1 显示了器件标识上的

器件符号从 ES1.0 更改为 ES2.0。

左侧器件标识显示 ES1.0 器件，右侧器件标识显示 ES2.0 器件。有关器件标识的更多详细信息，请参阅 

xWR6843 器件勘误表，器件版本 1.0 和 2.0。

图 3-1. xWR6843AoP ES1.0 和 ES2.0 之间器件的器件标识差异

表 3-1. xWR6843AoP ES1.0 至 xWR6843AoP ES2.0 硬件变更

否 总结 xWR6843AoP ES1.0 xWR6843AoP ES2.0
1 QSPI 接口速度得到提高。这可以加快引导加载速度，请注

意，毫米波传感器支持的闪存型号 中列出了支持的闪存。

大 40MHz 大 80MHz

2 引导加载程序得到增强。这样就可以实现更快的引导及器件
间稳定性

用于执行 APLL 校准的引导加载程

序代码

闭环 APLL 校准将由 BSS 完成

3 引入了 TX 波束扫描 不支持 支持

4 存储器压缩（根据雷达数据立方体的压缩比，更大的存储器

可用于代码和剩余数据）
不支持 支持

5 支持校准（这可提高器件在整个温度范围内的性能和稳定

性）
无需校准 支持校准

6 上电时的时钟门控和基于用例的 IP 时钟门控，这应该可以提

高节能效果

无时钟门控 未使用的外设上有时钟门控。器件
低级驱动程序根据所使用的外设取
消时钟门控

7 射频改进 – RX NF（范围和精度得到改进） 基线 已改进（有关确切的数字，请参考

数据表）
8 射频改进 – CLK PN（精度得到提高） 基线 已改进（有关确切的数字，请参考

数据表）
9 封装变更 基线 封装已改进（有关详细封装信息，

请参考数据表）
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表 3-1. xWR6843AoP ES1.0 至 xWR6843AoP ES2.0 硬件变更 (continued)
否 总结 xWR6843AoP ES1.0 xWR6843AoP ES2.0
10 天线虚拟阵列的变化 基线 封装布线的改进导致天线元件发生

变化，因此 ES1 和 ES2.0 之间的

虚拟天线阵列发生了变化。请参阅 
表 3-2
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3.2 软件从 xWR6843AoP ES1.0 迁移到 xWR6843AoP ES2.0
本节介绍了与将基于 SDK 3.2.0.6 的 xWR6843AoP ES1.0 软件迁移到 xWR6843AoP ES2.0 和 SDK 3.4 相关的

变更。

除了增加封装上的天线和不同的天线方向图外，xWR6843AoP ES2.0 还重复使用相同的器件。因此，软件从 

xWR6843AoP ES1.0 迁移到 xWR6843AoP ES2.0 按顺序大致包括以下步骤：

1. 软件到 xWR6843ES2.0 的初始迁移（从 MMWAVE-SDK 3.2.0.6 到 MMWAVE-SDK 3.4）。（以下简称为平

台软件更新）
2. xWR6843AoP ES2.0 上更新的天线方向图的到达角处理更新。（以下称为 AoA 软件更新）

备注

MMWAVE-SDK 3.4.0 是 xWR6843AoP ES2.0 器件的第一个基准 SDK 版本，本节提供的迁移说明范围

仅限于迁移到 MMWAVE-SDK 3.4.0

在将现有 xWR6843 AOP ES2.0 应用程序迁移到 MMWAVE SDK 3.4 以外的 SDK 版本时，应遵循相应 

SDK 版本说明中提供的增量迁移说明。

3.2.1 xWR6843AoP ES2.0 - 平台软件更新

表 3-2. xWR6843AoP ES2.0 软件 - 平台更新

编号 总结 受影响的部分 必需的变更

1 xWR6843AoP ES2.0 需要 MMWAVE-SDK 3.4.0 或
更高版本

Makefile 或 CCS 工程 应用程序代码必须使用 MMWAVE-SDK 3.4.0 或更

高版本重新编译，才能在 xWR6843AoP ES2.0 上
运行，因为之前的 SDK 版本与 ES2.0 不兼容。反

过来，SDK 3.4.0 与 xWR6843AoP ES1.0 器件不

兼容。
Makefile： 如果您使用 SDK makefile，则无需更

改，因为这会在 SDK 3.4 环境设置脚本中自动处

理：
C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\script
s\windows\setenv.bat 或
CCS Projectspec：如果应用程序是使用 CCS 
projectspec 编译的，则需要更新 DSS 
projectspec 和 MSS projectspec 中的 products 属
性，如下所示。
<property name="products" 
value="com.ti.rtsc.SYSBIOS:6.73.01.01;com.ti.M
MWAVE_SDK:3.4.0.03;"/>
示例：有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工
程，请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 

毫米波 SDK 演示”。

2 在 MetaImage（可擦写）二进制文件生成步骤中更

改 SHMEM_ALLOC 参数的值。

Makefile 或 CCS 工程 

(mss)。
对于 ES2.0，SHMEM_ALLOC 参数的值应该设置

为 0x00000006（对于 ES1.0 器件，该值为 

0x02000006）。

Makefile： 如果您使用 SDK makefile，则无需更

改，因为这会在 SDK 3.4 器件特定的 makefile 中
自动处理。
或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 
编译应用程序，请更新 MSS projectspec 中的 

postBuildStep，以将值 0x02000006 替换为 

0x00000006。
示例：有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工
程，请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 

毫米波 SDK 演示”。
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表 3-2. xWR6843AoP ES2.0 软件 - 平台更新 (continued)
编号 总结 受影响的部分 必需的变更

3 更新 RadarSS 固件文件名 Makefile 或 CCS 工程 
(mss)

xwr6xxx 器件的 RadarSS 二进制文件现在称为 

xwr6xxx_radarss_rprc.bin，而不是 

iwr6xxx_radarss_rprc.bin。Makefile： 如果您使

用 SDK makefile，则无需更改，因为这会在基于 

MMWAVE_SDK_DEVICE 变量的 SDK 3.4 环境设

置脚本中自动处理。
或
CCS Projectspec：如果使用 CCS projectspec 
编译应用程序，请在 metaimage 生成步骤（编译

后处理步骤）中将 iwr6xxx_radarss_rprc.bin 替换

为 xwr6xxx_radarss_rprc.bin
示例：有关 xWR6843AoP ES2.0 的参考 CCS 工
程，请参阅毫米波工业工具箱中的“68xx AoP – 

毫米波 SDK 演示”。

4 针对 MMWave_open 的 API 更新

SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 
MMWave_open

MSS/DSS 启动代码 MMWave_open：应用程序必须在调用 

MMWave_open 之前设置 calibMonTimeUnit 参数

的值，如下所示。下图显示了 SDK 68xx 毫米波演

示中的参考代码更新：
文件：
mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\x
wr68xx\mmw\mss\mss_main.c
代码快照：请参阅节 5.1

5 针对 ADCBuf_open 的 API 更新

SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 
ADCBuf_open

MSS/DSS 启动代码 ADCBUF_open：应用程序必须在调用 

ADCBUF_open 之前，在 ADCBufparams 结构中

设置 socHandle 的值，如下所示。下图显示了 

SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码更新。

文件：
mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\uti
ls\mmwdemo_adcconfig.c
代码快照：请参阅 节 5.2

6 针对 CANFD_init 的 API 更新

SDK 3.3 和更高版本要求将新参数传递到 
CANFD_init

驱动程序 CANDF_init：使用 CANFD 驱动程序的应用程序

必须将实例 ID 传递给 CANFD_init API，如下所

示。目前仅支持值 0。下图显示了 SDK CANFD 
驱动程序测试中的参考代码更新。
文件：
mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\drivers\c
anfd\test\xwr68xx\main.c
代码快照：请参阅节 5.3

7 SDK 3.3 及更高版本从 xWR6843 ES2 的 DMA 驱
动程序中删除了对总线错误中断的支持，因为该中

断未连接到器件。

驱动程序 如果针对 DMA_IntType_BER 调用 DMA_enable 
中断 API，应用程序将从 xwr68xx 驱动程序获得错

误代码。您可以删除对上述 API 的调用或忽略错

误；但是，您应该查看 DMA 使用情况，以确保没

有通过 MSS DMA 引擎进行无效的存储器访问。

8 有关 CLI 配置文件的一般说明 传感器配置 对于重复使用毫米波演示/CLI 框架的应用程序，请

确保配置命令（例如，profileCfg、chirpCfg、
frameCfg 等）遵循毫米波演示目录中提供的示例

配置文件中提供的格式：
C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\de
mo\xwr64xx\mmw\profiles.
有关更多详细信息，请参阅毫米波 SDK 用户指南

中的配置文件格式 部分。节 6
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表 3-2. xWR6843AoP ES2.0 软件 - 平台更新 (continued)
编号 总结 受影响的部分 必需的变更

9 次级引导加载程序中需要取消 BSS 时钟门控 次级引导加载程序 注意：此更新与主应用程序无关。仅当您在系统中

使用自定义次级引导加载程序时，才需要此更新。

在将映像下载到 RadarSS/BSS 存储器之前，次级

引导加载程序必须使用 SOC 门控/取消门控 API 
来取消 BSS 时钟门控，如下所示。

下图显示了 SDK 次级引导加载程序示例中的参考

代码更新。
File: 
C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\utils
\sbl\platform\sbl_xwr68xx.c
代码快照：请参阅 节 5.4

10 SDK 3.4 毫米波层对于 xwr6xxx 器件支持所有有效

初始化时间和运行时校准

MSS/DSS 启动代码 应用程序应在 mmWave_Open API 中传递 

freqLimitLow 和 freqLimitHigh 的有效值，现在

可以在 mmWave_Start API 中启用定期校准

下图显示 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码更

新。
文件：
mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\x
wr68xx\mmw\mss\mss_main.c
代码快照：请参阅节 5.8

11 物体检测 DPC 接受天线几何结构，以实现更宽的 

Tx/Rx 天线配置

DPC 配置 当编译为使用新的 AoA 2D 算法（在 xwr64xx 
AOP 毫米波演示中）时，只有基于 HWA 的物体

检测 DPC 才必须使用此字段。对于基于 DSP 的 

DPC 和使用标准 AoA DPU 的基于 HWA 的 

DPC，不使用此字段。

下图显示了 SDK 64xx 毫米波演示中的参考代码。

文件：
mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\x
wr64xx\mmw\main.c
代码快照：请参阅节 5.14

12 物体检测 HWA DPC 现在接受范围 FFT 缩放参数 DPC 配置 基于范围 HWA 的 DPU 和基于物体检测的 DPC 
现在允许您设置蝶形级的缩放值，并将内部 24 位
输出转换为 16 位输出

下图显示了 SDK 64xx 毫米波演示中的参考代码。

文件：
mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\x
wr64xx\mmw\main.c
代码快照：请参阅节 5.9

13 物体检测范围 HWA DPC 现在允许用户指定雷达立

方体格式

DPC 配置 ObjDetRangeHWA DPC 允许用户指定雷达立方体

格式，以便灵活地集成各种基于 DSP 的算法/处理

链

注意：毫米波演示仅支持 

DPIF_RADARCUBE_FORMAT_
下图显示了 SDK 68xx 毫米波演示中的参考代码。

文件：
mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\x
wr68xx\mmw\mss\mss_main.c
代码快照：请参阅节 5.10

14 与保存/恢复器件校准参数（相移校准参数）相关的

更新

有关此更新和其他校准相关更新的更多详细信息，请参阅迁移说明中的 

MMWAVE-SDK 3.4.0 版本说明。

3.2.2 xWR6843AoP ES2.0 - AoA 软件更新

图 3-2 和图 3-3 比较了 xWR6843AOP ES1.0 和 xWR6843AOP ES2.0 的天线几何结构。
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图 3-2. xWR6843AoP ES1.0 天线几何结构和产生的 MIMO 虚拟天线阵列

图 3-3. xWR6843AoP ES2.0 天线几何结构和产生的 MIMO 虚拟天线阵列

xWR6843AOP ES2 中的关键天线更新（如上所示）包括：

• RX 天线：RX1 和 RX2 在 xWR6843AOP ES2 上交换。同样，RX3 和 RX4 交换

• TX 天线：TX2 和 TX3 在 xWR6843AOP ES2 上交换。
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• 线路馈送：xWR6843AOP ES2 上的 RX 线路馈送与 ES1 上的 RX 线路馈送相同，即 RX1 和 RX2 从相反的两

端馈送，这会导致 RX1 和 RX2 之间产生 180° 的相位差。同样，RX3 和 RX4 相位差为 180°。要补偿反向线

路馈送，需要在软件处理中为相应的虚拟通道应用 180° 相位反转，如图 3-3 所示。

MMWAVE-SDK 3.2.0.6 和 MMWAVE-SDK 3.4 包括 AoA2dProc DPU，后者使用硬件加速器对 xWR6843 AoP 天
线阵列执行到达角处理。AoA2dProc DPU（数据路径处理单元）在 xWR64xx AoP 毫米波演示中用于进行到达角

处理。

要了解 xWR6843AOP ES2 所需的 AoA 更新，建议了解 AoA2dProc DPU 中定义的天线几何结构概念。

1. 导航至 C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\docs 并在浏览器中打开文件 

mmwave_sdk_module_documentation.html。
2. 点击下图中突出显示的“AoA using 2D FFT method”链接：

图 3-4. AoA2dProc HTML 文档

3. 向下滚动到名为“Antenna Geometry Definition”的部分，其中解释了 HWA AoA2dProc DPU 代码如何定义

和使用通用天线几何结构。特定天线（例如，xWR6843AoP ES2.0）的天线几何结构在相应的 C 结构 

mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\board\antenna_geometry.c 中定义。

下图显示了 xWR6843AoP ES2.0 与 MMWAVE-SDK 3.2.0.6 中的 xWR6843AoP ES1.0 相比的天线几何结构更

新。
代码快照：请参阅节 5.13

天线几何结构在 mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\main.c 中初始化期间传递给

物体检测 DPC
代码快照：请参阅节 5.14

RX 通道相位补偿：为了补偿反向线路馈送（如节 5.12 所示），使用毫米波演示中提供的 

compRangeBiasAndRxChanPhase CLI 命令，对相应的 RX 通道（包括虚拟通道）应用 180° 相位反转。
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MMWAVE-SDK 用户指南中的图 3-5 解释了此命令的结构。

图 3-5. RX 通道相位补偿：CompRangeBiasAndRxChanPhase CLI 命令

要了解在 MMWAVE-SDK 中提供的示例 AOP 配置文件配置中配置的 CompRangeBiasAndRxChanPhase 值，请

参阅节 5.15。
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4 有用资源

以下资源提供了 xWR6843 ES2.0 和 xWR1843 器件的示例源代码、makefile 和 CCS 工程。

资源名称 文件系统路径/Web URL 内容参考

MMWAVE-SDK 3.3 毫米波演示 68xx - 
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\
demo\xwr68xx\mmw
18xx - 
C:\ti\mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\
demo\xwr18xx\mmw

源代码、Makefile、配置文件 (.cfg)

MMWAVE-SDK 3.4 毫米波演示 68xx - 
C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\
demo\xwr68xx\mmw
64/68xxAoP 
C:\ti\mmwave_sdk_03_04_xx_xx\packages\ti\
demo\xwr64xx\mmw

毫米波工业工具箱 毫米波工业工具箱

68xx ISK – 毫米波 SDK 演示 – DSP 版本

64/68xx AoP - 毫米波 SDK 演示 68xx AoP
18xx – 毫米波 SDK 演示

以及工业工具箱中包含的各种其他演示

参考适用于毫米波 SDK 毫米波演示和其他应

用特定演示的 CCS Projectspec。
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5 代码快照

本节提供前几节所述迁移说明的代码快照。

5.1 针对 MMWave_open 的 SDK 3.3 API 变更

MMWAVE-SDK 3.2.1 与 MMWAVE-SDK 3.3.0

文件：mmwave_sdk_03_03_00_0x\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss_main.c

图 5-1. 针对 MMWave_open 的 SDK 3.3 API 变更

5.2 针对 ADCBuf_open 的 SDK 3.3 API 变更

MMWAVE-SDK 3.2.1 与 MMWAVE-SDK 3.3.0

文件：mmwave_sdk_03_03_00_0x\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss_main.c

图 5-2. 针对 ADCBuf_open 的 SDK 3.3 API 变更

代码快照 www.ti.com.cn
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5.3 针对 CANFD_init 的 SDK 3.3 API 变更

MMWAVE-SDK 3.2.1 与 MMWAVE-SDK 3.3.0

文件：mmwave_sdk_03_03_00_0x\ packages\ti\drivers\canfd\test\xwr68xx\main.c

图 5-3. 针对 CANFD_init 的 SDK 3.3 API 变更

5.4 SDK 3.3 68xx 次级引导加载程序更新

MMWAVE-SDK 3.2.1 与 MMWAVE-SDK 3.3.0

文件：mmwave_sdk_03_03_00_02\packages\ti\utils\sbl\platform\sbl_xwr68xx.c

图 5-4. SDK 3.3 68xx 次级引导加载程序更新
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5.5 SDK 3.3 16xx 与 68xx：校准频率更新

MMWAVE-SDK 3.3.0 毫米波演示（16xx 与 68xx）

文件：mmwave_sdk_03_03_00_0x\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss_main.c

图 5-5. SDK 3.3 16xx 与 68xx：校准频率更新

5.6 SDK 3.3 16xx 与 68xx：SoC 定义更新

MMWAVE-SDK 3.3.0 毫米波演示（16xx 与 68xx）

文件：mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss_main.c

图 5-6. SDK 3.3 16xx 与 68xx：SoC 定义更新
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5.7 SDK 3.3 16xx 与 18xx：SoC 定义更新

MMWAVE-SDK 3.3.0 毫米波演示（16xx 与 18xx）

文件：mmwave_sdk_03_03_xx_xx\packages\ti\demo\xwr18xx\mmw\mss_main.c

图 5-7. SDK 3.3 16xx 与 18xx：SoC 定义更新

5.8 SDK 3.4 xWR68xx 校准频率更新

MMWAVE-SDK 3.3 与 MMWAVE-SDK 3.4

文件：mmwave_sdk_03_04_00_0x\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss_main.c

图 5-8. SDK 3.4 xWR68xx 校准频率更新
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5.9 SDK 3.4 物体检测 HWA DPC 范围 FFT 缩放

MMWAVE-SDK 3.3 与 MMWAVE-SDK 3.4

文件：mmwave_sdk_03_04_00_0x\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\main.c

图 5-9. SDK 3.4 物体检测 DPC FFT 范围缩放配置

5.10 SDK 3.4 物体检测范围 HWA DPC 雷达立方体格式

MMWAVE-SDK 3.3 与 MMWAVE-SDK 3.4

文件：mmwave_sdk_03_04_00_0x\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\mss\mss_main.c

图 5-10. SDK 3.4 物体检测范围 HWA DPC FFT 雷达立方体格式
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5.11 xWR6843AoP ES1.0 天线几何结构

图 5-11. xWR6843AoP ES1.0 天线几何结构

5.12 xWR6843AoP ES2.0 天线几何结构

图 5-12. xWR6843AoP ES2.0 天线几何结构
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5.13 xWR6843AoP ES2.0 天线几何结构代码更新

MMWAVE-SDK 3.2.0.6 与 MMWAVE-SDK 3.4

文件：mmwave_sdk_03_04_00_0x\packages\ti\board\antenna_geometry.c

图 5-13. SDK 3.2.0.6 与 SDK 3.4：xWR6843AoP ES2.0 的天线几何结构更新

5.14 毫米波演示中的天线几何结构用法

文件：mmwave_sdk_03_04_00_0x\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\main.c

图 5-14. 毫米波演示中的天线几何结构用法

5.15 xWR6843AoP ES2.0 RX 通道相位补偿

MMWAVE-SDK 3.2.0.6 与 MMWAVE-SDK 3.4

文件：mmwave_sdk_03_04_00_03\packages\ti\demo\xwr64xx\mmw\profiles\profile_3d_aop.cfg

代码快照 www.ti.com.cn
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图 5-15. SDK 3.2.0.6 与 SDK 3.4：RX 通道相位补偿
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